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A los suscriptores jovenes.

Con el nombre de replantamiento estudiamos la obtencion de una
nueva planta o base de las placas. Es el “rebase” de los americanos, que
se ha espafiolizado en algunos paises hispanos con el nombre de rebasa-
do. para nosotros algo impropio. |

El replantamiento puede realizarse en las placas parciales o en las
totales. En las parciales resulta empresa facil si se trata de replantar
una de las distintas sillas o monturas del dispositivo (fig. 1).

Fig. 1——La pasta resinosa la colocamos en la silla o
montura a replantar. La maniobra consiste en colo-
car el dispositivo en la boca, haciendo fucrite pre-
sién en las otras dos stllas. 'De “Impresiones €n
Odontologia”, de 8. DE PrpadN.;

FEn otros casos de parciales, si la placa toda no puede mantenerse
solidamente en posicion, puede ser temerario pretender el replantamien-
to, aun cuando la técnica, por si misma, sea lo mismo de sencilla. St
se hace sblo con la pretensién de resolver un problema de manera
pmv'isianal, puede aconsejarse. si, con la toma de la impronta con ceras
o godivas, y quizas en dos tiempos.
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En los casos de completas de replantamiento o rebasado ha sido
discutido, pues mientras para Doxtater tiene tanta importancia que
toda placa completa la prepara o construye, colocando una hoja de pa-
pel de estafio (de tres a cuatro décimas) para efectuar luego sistematica-
mente un replantamiento, que impresiona bajo la presion masticatoria,
al estilo de Spreng, otros autores (con cuyo criterio nos encontramos
nosotros) entienden que el replantamiento soélo puede interesar como
solucién temporal, pues, entre otras cosas, es antieconomico, pues los
resultados técnicos son casi siempre pobres.

[.ogicamente, se ha de replantar una placa cuando las demas cir-
cunstancias de ella (oclusion, dimension vertical, etc.) son correctas.
Sin embargo, son también susceptibles de ser corregidas en la misma
maniobra, aunque sea aconsejable reducir la accion lo mas posible.
Si se trata de alterar la dimensién vertical, lo primordial sera deter-
minar a expensas de qué placa la vamos a obtener, o si se ha de re-
partir equitativamente entre ambas placas superior e inferior. Cual-
quier solucion en este sentido es posible. Asimismo, es posible, deter-
minado el aumento, proceder al replantamiento de una sola de las
placas, y, una vez terminada y adaptada ésta proceder al de la otra.

Respecto a la dimensiéon vertical (“Odnttria” 143, V. 1948) no
hemos de entrar ahora en materia (fig. 2), pues no es ese nuestr:
proposito de hoy.
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FiG 2-—-—1“[ perfil y la altura de oclusién. Las flechas en negro indican la
diferencia de altura conseguida para la armonia facial, y la facilidad.
ademads, del montaje de los dientes. (S. pE P.)
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Si el replantamiento lo consideramos mas como soluciéon tempo-
ral, el conseguirlo con las resinas autopolimerizables lo creemos mas
todavia. La circunstancia de que la mayor parte de estas resinas ofre-
cen una superficie bien porosa nos hace abundar en este criterio
Asi, pues, entendemos que compensa en los replantamientos susti-
tuir el material de impresion por el vulcanizado o polimerizado habi-
tualmente. La técnica de laboratorio es la usual, y sobre ella no merece
la pena 1insistir.
- Cuando lo que se pretende es tnicamente mejorar su adherencia,
unas veces puede bastar su sellado periférico, bien a la manera clasica
0 a la mas clasica puesta de actualidad por Walser en los paises sajo-

nes, y de la que proximamente hablaremos
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Fig. 4—Replantamiento del dispesitivo inforior. Oclu-
sion de ambos dispositivos. Seqgundo tiempo. (5. pe P.)

Cuando haya de ser corregida la adherencia, el replantamierito pue-
de hacerse en un solo tiempo, aunque también sea susceptible de co-
rreeciones tantas veces como se desee. l.a técnica es la siguiente:

Con un lienzo fino humedecido en agua caliente adaptamos una

capa uniforme y fina, mas bien, de pasta resinosa. Aun tratandose de
las actuales placas de resina es esto viable, 151 como aplicar luego la

Jlama dirigida de un mechero de alcohol.
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